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Abstract ofDE19530823 

A plastic card (1) contains one or several electronic chips (6). Tlie body of the card contains a group (2) of components such as capacitors i 
coils (3), galvanic contacts (5). chips (6), galvanic connections (7), chip parts (14. 15), optoelectronic sending and receiving elements, switc 
elements such as switches, keyboard or coder, data and energy exchange components between card and external reading/transmitting app 
rectifiers, or a combination of such components. The chip(s) (6) exchange data and/or energy (7) with apparatus (8) external to the chip car- 
means of the group (2) of components or some components of the group (2). The card (1 ) can carry out various data and/or energy exchani 
processes, depending on the various properties of the components and on the operating mode of apparatus (8). The plastic card thus offerE 
several possibilities of exchanging energy and/or data with apparatus in Its environment. 
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Beschreibung 

Die Erfioidung bezieht sich auf Piastikkarten, welche 
einen oder mehrere Chips enthalten. 

Aus den Schriftcn DE 39 35 364 und HP 0534 559 Al 
sind Karten mit Chip bekannt, welche als Bauteilegrup- 
pen weitere Elemente wie Kontakte und Spulen enthsd- 
teiL 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, unter- 
schiedliche Elemente (3, 4, 5, 6. 7, 16, 17) einer Bauteile- 
gruppe (2) mit einem/mehreren Chip(s) in einfacher 
Weise miteinander clektrisch zu verbinden. Au3erdem 
,sollen die Elemente der Bauteiiegruppe (2) aufgrund 
ihrer spe^fischen Funktion, rftumlich oder funktional 
speziflzierbaren Teilen eines Chips (9, 14, 15) zugeord- 
nct werden. Es soil f emer der Austausch von Daten und 
Energie mit der Ger&ten (8) im Umfeld der Karte Qber 
verschiedene Formen des Energie- und/oder Datenaus- 
tausches gewthrleistet werden. 

Diese Aufgabe wird durch die in dem Anspruch ange- 
gebenen Merkmale geldst und wird nachfolgend in ver- 
schiedenen AusfQhrungsfonnen beschrieben: 

Fig. 1 zeigt schematisch die Telle: Karte (1), Bauteiie- 
gruppe (2), Spule(n) (3), Kondensator(en) (4\ Kontakte 
(5X Chip(s) {6% optoelektronische Empfangs- und Sende- 
elemente (16^ 17) sowie m5gliche weitere Elemente zum 
Daten und Energieaustausch zwischen Karte (1) und 
extemen Gerftten (8). Femer ist ein elektronisches 
Schaltelement (auch ausfOhrbar als manuell bedienbare 
Tastatur) (18) angegeben. Mit diesem Element (18) kann 
ein Kartennutzer biformationen in den/die Chip(s) der 
Karte eingeben. 

Fig. 2 zeigt schematisch die Telle: Chip(s) (6% rftum- 
lich abgegrenzter Chipteil (9). 

F|g. 3 zeigt schematisdi die TeUe: Spule(n) (3)» Kon- 
takte (5), Cbip(8) (6X die r&umlich und/oder funktional 
trennbaren Chipteile (14, 15), Gleidirichtung (IIX Ver- 
bindung (13): Spule (3) — Gleichrichtung (11) — Chip 
(6); Kombination Verbindungsleitungen (lOX Verbin- 
dungsleitungen zu den Kontakten (12), Punkte PI, P2, 

Fig. 4 zeigt schematisch die Telle: Leitungsring zur 
Spannungsversorgung in einem Chip (6) oder Chipteilen 
(14, 15), Funktionselement (20), Abgrif^unkt (19X Ver- 
sorgungsspannung UA, UB, Gemeinsamer Spannungs- 
bezugspunkt (22). 

Zu Anspruch 1: 
GemdB Anspruch 1 wird eine Plastikkarte beschrieben* 
welche eine Bauteiiegruppe (2) enthUt Es werden wahl- 
weise Elemente (3, 4, 5^ 6, 7, 16, 17) der Bauteiiegruppe 
(2) durch einen/mehrere Chip(s) (6) mit Gerdten (8) au- 
Berhalb der Chipkarte zwecks Daten- und/oder Ener- 
gieaustausch (7) verbunden. Durch die Kombination der 
unterschiedlichen Elemente (3, 4, 5, 16, 17) der Bauteiie- 
gruppe ist die Karte in der Lage, mit unterschiedlichen 
Daten und Energieaustauschverfahren mit ihrer Um- 
welt in Verbindung zu treten, wie einem oder mehreren 
Kontakten (5), einer oder mehrere Spulen (3), und/oder 
ein Oder mehreren Kondensatoren (4). 

Zu Anspruch 2: 
GemSB Anspruch 2 besitzt/besitzen der/die Chip(s) 
Funktionselemente (Schaltelemente), welche selbstt&tig 
entscheiden, Qber welche Elemente/Elementkombina- 
tion (3, 4, 5, 16, 17) die Verbindung (7) mit Gerilten (8) 
erfolgt Mit diesen Funktionselementen (Schaltelemen- 
ten) wird gewahrleistet, daB die Karte (1) in der Umge- 
bung eines bestimmten Ger&tes (8) das jeweilig geeigne- 
te Austauschverf ahren (7) fOr Energie und Daten erfuUt 

Zu Anspruch 3: 



Gemafi diesem Anspruch entscheiden sich die Funk- 
tionselemente nach Kriteriea welche Eigenschaften 
ausnutzen, die durch die Elemente/Elementk mbinatio- 
nen (3, 4, 5, 16, 17) vorgegeben sind Beispielsweise lie- 
5 gen Spannungen an den Spulen (3) an, es treten Ver- 
schiebestrdme an den Kondensatoren (4) auf oder es 
wird flber erne photosensitive Schicht (17) Signale oder 
Informationen eingegeben, mit denen bestimmt wird, 
welche Chips (6), Chipteile (14, 15) mit welchen Funk- 

10 tionselementen aktiviert werden oder/und welche Ele- 
mente (3, 4, 5, 16, 17) der Bauteiiegruppe (2) aktiviert 
werden. 

Zu Anspruch 4: 
GemaB Anspruch 4 kann der Nutzer einer Karte per 

15 Schalter oder Codiereingabe (18) bestimmen, welche 
Funktionselemente in dem/den Chip(s) aktiviert werden 
und welche Elemente (3, 4, 5, 16, 17) mit einem extemen 
Geaktiviert werden und welche Elemente (3, 4, 5, 16, 17) 
mit einem extemen Gerat (8) in Daten- und/oder Ener- 

20 gieaustausch treten. Es kann sich um einen einfachen 
Drucdcschalter oder auch eine Tastatur zur Eingabe von 
codierten Daten handeln. 

Zu Anspruch 5: 
GemaB Anspmch 5 werden die Funktionselemente, wel- 

25 che in einem Chip an bestinmiten Orten (ChipflSchen 
(9)) lokalisiert sem kdnnen, bestimmten zur Aufienwelt 
geschalteten Verbindungen (7) der Bauteileelemente/ 
-elementkombinationen (3, 4, 5, 16, 17) zugeordnet 
Durch diese Zuordnung kdnnen Funktionsteile (9) oder 

30 Telle eines oder mehrerer Chips (6) elektronisch akti- 
viert Oder deaktiviert werden. Der/die Chip(s) (6) und/ 
oder Funktionsteile (9) kdnnen somit beispielsweise in 
eine energiesparenden Arbeitszustand versetzt werden 
Oder es kdnnen bestunmte Telle der Chips nur mit be- 

35 stimmten Daten- und/oder Energieaustauschmdglich- 
keiten (7) verbunden sein (z. B. Dateneingabe zu einem 
Speicher/SpeicherteQ nur Qber die Kontakte jedoch 
nicht per Spulen oder Kondensatoren. Auch ist es mOg- 
liche die Verbindung eines bestimmten Speicherteiles 

40 nur mit Spulen jedoch nicht mit Kontakten zuzulassen)^ 
Es ist somit gewfthrleistet, daB ein Engriff auf besdmmte 
zu schQtzende Chipteile nur Qber vorgegebene Elemen- 
te (3, 4, 5, 16, 17) der Bauteilegmppe (2) erfolgen kann. 
Femer ist durch diese Funktion auch gewahrleistet^ dafi 

45 ein erster Speicherteil, der beispielsweise sehr viel Platz 
einnimmt, jedoch wenig Energie verbraucht mit einer 
bestimmten kontaktfreien Obertragungsstrecke (Spu- 
len) verbunden ist, wfihrend em zweiter SpeicherteUL der 
ein groBes Speicfaervermdgen auf kleinem Raum ver- 

50 bindet, cvtL aber mehr Energie zum Speichem als der 
erste Speicherteil verbraiicht, ausschlieBlich mit den 
Kontakten verbunden ist 

Zu Anspruch 6: 
Anspruch 6 ordnet den Funktionselementen mit ihren 

55 ztu* AuBenwelt geschalteten Verbindungen (7) der Bau- 
teileelementeZ-elementkombinationen (3, 4, 5) besdmm- 
te elektronische Chipfunktionsweisen zu. So ist es bei- 
spielsweise mdglich, daB fOr eine Obertragung Qber eine 
grdBere Entfenpielsweise mdglich, daB for eine Ober- 

60 tragung Qber dne grdBere Entfemung eine andere Fre- 
quenz (Funktionsweise) benutzt wird, als fQr eine gerin- 
gere &itfemung. Auch kdnnte die Chipfunktionsweise 
in einem geringeren oder hdherem Spannungspegel be- 
stehen, um mehr oder weniger Energie zu verbrauchen. 

65 Dies ist dann wichtig, wenn die Karte im Nahf eld Qber 
ihre Spule(n) viel Energie erhftlt und diese verbrauchen 
muB (soQ sie nicht in mdglicherweise sch&dliche Wftrme 
umgewandelt werden), ^t^Otfend die Karte be! grdBerer 
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Distanz zum Gerftt (8) zum Daten- und Energieaus- 
tausch mit geringerer Energie auszukommen hat 

ZuAnspruch7: 
Anspruch 7 nutzt Informationen aus dem Energie- und 
Datenaustausch (7), um Chips und/oder ChipteHe und/ 5 
Oder Chipfiachen und/oder Chipfunktionen (6) zu akti- 
. vieren oder zu deakdvieren. Informationen aus dem 
Energieaustausch sind beispielsweise unterschiedliche 
Frequenzen oder Amplituden. Es kdnnen audi kodierte 
Information des Datenaustausches verwendet warden. 10 

Zu Nebenanspruch 1 : 
Es werden in diesem Nebenanspruch spezielle Plastik- 
karten (1) beschrieben, die ein oder mehrere elektroni- 
sche Chip/Chips (6) enthalten und zusfttzlich mit einer 
Oder mehreren Spule(n^ (3), eine Schaltung zur Span- » 
nungsgleichrichtung (11), sowie Kontakte (5) ausgestat- 
tet sind Es sind Verbindungsleitungen (12) zwischen den 
Kontakten (5) mit dem oder den Ch^s) (6, 14, 15) vor- 
handen. Femer sind Verbindungsleitungen (13) zwi- 
schen der/den Spuie(n) (3) und einem Spannungsgleich- 20 
richter (11) und dem/den Chip(s) (6, 14, 15) vorhanden. 
Der gesamte Chip (6) wird mit all seinen Teilen mit 
Energie versorgt Es ist keine raumliche oder funktiona- 
le Trennung des Chips (6) aufgrund von Informationen 
aber die Anschlilsse der Elemente der Bauteilegruppe 25 
(2) vorhanden. Je nach AnschluB fiber die Kontakte (12) 
Oder per AnschluB Qber die Spulen (13) wird der Qiip 
jeweiis kompiett versorgt (aktiviert). 

Zu Unteranspruch 1 zu Nebenanspruch 1 : 
Es sind zum Zweck der Informationsgewinnung dber 30 
den AnscliluB von Spulen oder Kontakten ein oder meh- 
rere zus&tzliche elektronische Funktionselement(e) (10) 
und Oder Abtastpunkte PI, P2 vorgesehen. Mit Hhie 
dieser Elemente, kann entschieden werden, ob die Akd- 
vierung des(r) Chips (6) Qber die Spule(n) (3) oder Kon- 35 
takte (5) erfolgt und Qber welchen Leitungsweg (12 oder 
13) eine Verbindung (7) zur AuBenwelt (8) hergestellt 
wird In der Zeichntmg ist als Funktionselement (10) 
eine Diode angegeben. Kommt die Spannung fiber den 
Leitungsweg 13, wird nur der Punkt PI mit Spanntmg 40 
versorgt Liegt die Spannung am Kontaktfeld, wurd so- 
wohl der Punkt PI wie auch der Punkt P2 mit Spannung 
versorgt Diese unterschiedliche Information kann ge-, 
nutzt werden, um im Chip (6) untersduedliche ^ipteile 
oder Funktionen zu aktivieren. 45 

Zu Unteranspruch 2 zu Nebenanspruch 1 : 
Es ist die Leitungsbahn der Spannungsversorgung (21) 
mit mindestens einem elektrisch abgreifbaren Punkt 
(19) versehen. Dieser Punkt gibt durdi seinen elektri- 
schen Zustand an, ob die Spannung UA von einem cr- 50 
sten Element der BauteOegruppe (2) oder die Spannung 
UB von einem zweiten oder weiteren Element (3, 4, 5, 5, 
7, 16, 17) anliegt Dies Information kann in dem Chip (6) 
genutzt werden, um Chipteile (14, 15) zu aktivieren oder 
zu deaktivieren. Erzielt wird der unterschiedliche Zu- 55 . 
stand an dem Punkt (19) indem beispielsweise eine Di- 
ode (20) eine Spanntmg UB abblockt, wfthrende eine 
Spannung UA den Punkt (19) erreicht Die gemeinsame 
Bezugsspannung wird durch die Leitungsstrecke (22) 
gekennzeichnet eo 

Unteranspruch 3 zu Nebenanspruch 1 : 
Sow hlaberdenLettungsw g (13) wie auch (12) kdnnen 
alle Telle des CMps (6) aktiviert werdea In diesem Falle 
wird keine selektive Auswahl vorgenommea Das Ziel, 
eine Kombination der Punktionsweise Ober z. B. Kon- 65 
takte zu erzielen, wird einfach durch Anlegen von Span- 
nung an die Kontakte erzeugt Liegt eine Wediselspan- 
nung zum kontaktfreien Obertragen von Inif rmationen 



an einer an, wird Ober die Gleichiicfatung 11 die Versor- 
gungsspannung eingespeist 

Zu Unteranspruch 4 zu Nebenanspruch 1 : 
Bei Verbindung Qber Kontakte (5) wird nach einem der 
vorstehenden Verfahren ein bestimmter erster Teil (15) 
des Chips (6) und bei Verbindung Qber Spulen (3) ein 
anderer zweiter Teii (14) des Qiips (15) aktiviert Wahl- 
weise wird ein Speicher nur in dem ersten Teil des Chips 
(15) aktiviert Bei Aktivierung des zweiten Teils (14) des 
Chips (6) wird sowohl der Speicher im ersten Chip (15) 
wie auch im zweiten Teil (14) aktiviert Mit dieser ei^- 
dungsgemaBen AusfQhrung wird erreicht, daB Speicher 
mit unterschiedlichen Eigenschaften wahlweise an Spu- 
len oder Kontakte ange^hlossen werden k5nnea Der- 
an kOnnen Speicher» die zwar ein geringen Energiever- 
brauch haben and sich fOr FemQbertragung bestens eig- 
nen aufgrund ihrer BaugrdBe oder anderer Eigenschaf- 
ten wie geringer SpeicherkapazitEt oder H^tbarkeit 
Oder Sicherheit gegen Fremdzugriff sich nicht als Mas- 
senspeicher fOr einen Mikroprozessorteil eignen, der 
ausschlieBlich Qber die Kontaktstrecke bedient wird, 
wobei die Kontaktstrecke ausreichend Qiergie zur Ver- 
fQgung stellen kamt 

Zu Unteranspruch 5 zu Nebenanspruch 1 : 
Es wild eui Speicher im Chip (15) eingesetzt, der andere 
physikaHsche Eigenschaften hat als der im zweiten Teil 
(MX 

PatentansprQche 

1. Plastikkarten (1) ein oder mehrere elektronische 
Chips/Chip (6) enthaltend, dadurch gekennzeich- 

. net, daB eine Bauteflegruppe (2) zusammengesetzt 
aus Elementen (3, 4, 5, 6» 7, 16, 17) oder eine Kombi- 
natton aus den Elementen hn Kartenkdrper enthal- 
ten ist, und der/die Chip(s) (6) Qber cfie Bauteile- 
gruppe (2) oder Qber Elemente (3, 4, 5, 16, i7) der 
Bauteilegruppe mit GerSten (8) auBerhalb der 
Chipkarte in Daten- und/oder Energieaustausch (7) 
treten, womit je nach Verfahren des Ger&tes (8) die 
Karte (1) gemlB den unterschiedlichen Eigensdiaf- 
ten der Elemente (3» 4, 5) unterschiedliche Verfah- 
ren des Daten- und/oder Energieaustausches erfQl* 
len kann. 

2. Gem&B Anspruch 1, dadurch gekennzeidmet, 
daB mindestens ein Chip (6) Funktionselemente 
enthait welche selbsttatig entscheiden, Qber welche 
Elemente/Bementkombination (3, 4. 5) die Verbin- 
dung (7) mit Ger&ten (8) erfolgt 

3. Gem&B Anspruch 1, 2, dadurch gekenmseichnet, 
daB die Funktk>nselemente si^ nadi Kriterien ent- 
scheiden, welche Eigenschaften ausnutzea ^e 
durch die Elemente/Elementkombinationen (3, 4, 5, 
16, 17) vorgegeben sind 

.4. GemftB Anspruch 1, 2, 3, dadurch gekennzeich- 
net. daB die Funktionselemente von einem Nutzer 
der Karte per Schalter oder Codiereingabe (18) be- 
stimmt werden kdnnen. 

5. gem&B Anspruch 1, % 3^ 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Funkdonselemente mindestens in ei- 
nem Chip (6) den zur AuBenwelt geschalteten Ver- 
bindungen (7) der BauteQeelementeZ-elementkom- 
binationen (3, 4, 5) bestimmte Chqyflflchen (9) zu- 

rdnra, wodurch TeUc (9) eines oder mehrcr«- 
Chips (6) elektroidscb aktiviert oder deakdvieit 
weiden kdnnen. 

6. GemfiB Anspruch 1, 2, 3, 4, 5, dadurdi gekenn- 
zeichnet, daB die Punktbnselemente den zur Au- 
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Benwelt geschalteten Verbindungen (7) der Bautei* 
leelementeZ-elementkombinationen (3, 4« 5, 16, 17) 
bestimmte eiektronische Chipfunktionsweisen zu- 
ordnen. 

7. GemaB Anspruch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dadurch ge- 5 
kennzeichnet, dafi Informationen aus dem Energie- 
und Datenaustausch (7) genutzt werden, um Chips 
und/oder Chipteile und/oder Qiipfl&chen und/oder 
Chipfunktionen (6) zu akdvieren oder zu deakdvie- 
rea lo 
Nebenanspnichl: 

Plastikkarten (1) ein oder mehrere eiektronische 
Chip/Chips (€) enthaltend. zus&tzlich ausgestattet 
mit einer oder mehreren Spule(n) (3)> eine Schal- 
tung zur Spannungsgleichrichtung (11) enthaltend, 15 
Kontakte (5) enthaltend, dadurch gekennzeichnet, 
daB durch eine Leitungsverbindung (12) zwischen 
den Kontakten (5) mit dem oder den Chip(s) (6, 14» 
15) und den Verbindungsleitmigen (13) zwischen 
der/den Spule(n) (3) und Spannungsgleichrichter 20 
(11) und dem/den Chip(s) (6, 14, 15) der gesamte 
Chip (6) mit all seinen Teilen mit Energie versorgt 
wird und keine r&umliche oder funktionale Tren- 
nung des Chips (6) aufgrund von Infonnadonen 
Ober die AnschlQsse der Elemente der Bauteile- 25 
gruppe (2) besteht 

Unteranspruch 1 zu Nebenanspruch 1: 
dadurch gekennzeichnet, daB ein oder mehrere zu- 
sitzliche Funktionselement(e) (9) und/oder (Schalt- 
element(e)) (10) erforderlicfa ist/sind, welche(s) In- 30 
formationen liefem, aus denen zu ermitteln 1st, oh 
die Aktivierung des(r) Chips (6) Qber die Spule(n) 
(3) oder Kontakte (5) erfolgt und iiber weichen Lei- 
tungsweg (12 oder 13) eine Verbindung (7) zur Au- 
Benweit (8) hergesteUt wird und daB an einem oder 35 
ah mehreren rdumlich getrennten Punkten Pi, P2 
des/der Chips (6) die Informationen Ober die elek- 
trischen Zustinde an den Leitungswege (12 oder 
13) vorliegen und diese Information zur Aktivie- 
rung von Chipteilen (14, 15) oder Speicherelemen- 40 
ten in den Chips (14, 15) oder anderen Schaitungs- 
teilen in den Chips (14, 15) und/oder zur Aktivie- 
rung von Chipfunktionen/ChipzustSnden genutzt 
werden. 

Unteranspruch 2 zu Nebenanspruch 1 : 45 
dadurch gekennzeichnet, daB im Leitungsweg der 
Spannungsversorgung (21) mindestens eines Chips 
ein elektrisch abgreifbarer Punkt (19) vorliegt. der 
durch seinen elektrischen Zustand angibt, ob die 
Spannung UA von einem ersten Element der Bau- 90 
teilegruppe (2) oder die Spannung UB von einem 
zweiten oder weiteren Element (3, 4, 5, 5, 7, 16, 17) 
anliegt xmd diese Information in dem Chip (6) ge- 
nutzt werden kann, um Chipteile (14, 15) zu dctivie- 
ren oder zu deaktrvieren. 55 

Unteranspruch 3 zu Nebenanspruch 1 : 

dadiurch gekennzeichnet, daB sowohl Ober den Lei- 
tungsweg (13) wie auch (12) alle Telle des Chips (6) 
aktiviert werden kdnnen. 

Unteranspruch 4 zu Nebenanspruch 1 : so 
dadtvch gekennzeichnet, daB bei Verbindung aber 
Kontakte {5) ein bestimmter erster T il (15) des 
Chips (6) und bei Verbindung Ober Spulen (3) ein 
anderer zweiter Tell (14) des Chips (15) und wahl- 
weise ein Speicher nur in dem ersten Teil des Chips 65 
(15) aktiviert wird, bei Aktivierung des zweiten 
TeUs (14) sowohl der Speicher im ersten Chip (15) 
und auch im zweiten TeH (14) aktiviert wird 
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Unteranspruch 5 zu Nebenanspruch 1 : 
dadurch gekennzeichnet, daB der erste Speicher im 
Chip (15) andere physikalische und/ der informato- 
rische Eigensch^en hat ais der im zweiten Teil 
(14). 
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